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L’EBSD (Electron Back Scattered Diffraction) est une technique qui nous permet de 

caractériser les microstructures de déformation, les premiers germes de recristallisation (à 

l’échelle de la technique) ainsi que les états complètement recristallisés. Elle présente 

l’avantage de donner une corrélation entre la microstructure et la texture (caractériser 

l’orientation des grains). 

 

La reconstruction de la microstructure est fondée sur l’indexation de diagrammes de Kikuchi 

[1]. Le principe physique de la formation des diagrammes de Kikuchi est le même que celui 

de la microscopie électronique en transmission. Elle présente l’avantage de donner une 

corrélation entre la microstructure et la texture [2-5]. Nous traiterons la corrélation entre la 

microstructure et la texture d’alliages d’aluminium après une succession opération de 

tréfilage.  
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